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说明：
1. 产品如图所示型态放入真空盒

2. 注意各标签样式.位置及方向的一致性;

3. 打外箱包装带时需注意，打为十字型.

料號

品名

數量 日期

数量标签

环保
PCS

HSF料 号

成  品  标  示  单

WCON 维峰五金电子有限公司

贴外箱标签及 标签

制单号

年 月 日日  期

订单号

数 量

品 名

No.1
产品装入真空盒内

真空盒规格:SB-25AB(296*190*6mm)

No.2 No.3
贴标签于真空盒左上角

真空盒装入纸箱(25盒/箱)

No.4No.5
封箱及贴标签于纸箱侧面的左上角打包装带

No.6

纸箱规格:CTN-22(双坑A=A,32*21*16cm)

ROHS

标签

ROHS
大透明胶

盖上盒盖并四边六处钉上订书针

28P

64P

60P

50P

26P

规 格
真空盒

装数量

30P

34P

40P

44P

每箱装

总数量

每箱装

总数量

16P

14P

12P

10P

真空盒

装数量规 格

18P

20P

22P

24P

36P
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